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通期業績予想の修正に関するお知らせ 

 

 最新の業績動向を踏まえ、2025 年 10 月 27 日に公表しました 2026 年 3 月期の連結業績予想について、

下記のとおり修正いたしましたのでお知らせいたします。 

 

記 

 

１． 2026年 3月期通期連結業績予想の修正（2025年 4月１日～2026年 3月 31日） 

 

２． 業績予想修正の理由 

2026 年 3 月期第 3四半期累計期間の Semiconductor 事業は、サーバー用途において大手 GPU メーカー

向け AI サーバー用ソケットに加え、ハイパースケーラー向けの ASIC 関連の案件が増加しました。また

自動車用途においては新規顧客獲得によるシェア拡大に伴い、当該事業の販売は前回予想を上回るペー

スで推移しております。 

2026年 3月期通期の連結業績予想については、Semiconductor事業において AIサーバー用ソケットの

需要が継続する見通しのため、売上高、営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益は前回予

想を上回る見込みです。 

なお、上記業績見通しを踏まえ、中期経営計画の達成に向けた新規事業およびイノベーション創出に向

けた成長投資を加速してまいります。 

 

 

 

 

 
売上高 営業利益 経常利益 

親会社株主に帰属

する当期純利益 

１株当たり 

当期純利益 

前回発表予想（Ａ） 
百万円 

41,000 

百万円 

5,300 

百万円 

5,500 

百万円 

4,100 

円銭 

462.21 

今回発表予想（Ｂ） 42,500 6,300 6,500 4,700 523.14 

増減額（Ｂ－Ａ） 1,500 1,000 1,000 600  

増 減 率 （ ％ ） 3.7 18.9 18.2 14.6  

（ご参考）前期実績 

（2025年3月期 通期） 
38,069 5,287 5,446 3,943 446.47 



 

＜ご参考＞ 

セグメント別通期売上見通し                       （百万円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(注)上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報および将来の業績に影響を与える不確

実な要因に係わる本資料発表日現在における仮定を前提としています。実際の業績は、今後様々な要

因によって大きく異なる結果となる可能性があります。 

 

以上 

 

 前回発表予想 今回発表予想 増減額 

Semiconductor事業 22,000 23,700 1,700 

Life Science事業 3,000 3,000 0 

Digital Communication事業 2,000 1,800 △200 

Energy Saving Solution事業 14,000 14,000 0 

合計 41,000 42,500 1,500 


